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p ok. 16 cm

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
Pe ptyty termoizolacyjnej do podtoza
P x 100 % = 40 %

P - powierzchnia ptyty termoizolacyjnej
przylegajaca do $ciany

Do klejenia izolacji termicznej uzywa sig fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych
mas klejowych

w przypadku podtozy nienasigkliwych i drewnopochodnych, lub zapraw klejowych
do zmieszania

z wodg na budowie w przypadku typowych podtozy budowlanych.

Zaprawe klejowa nalezy przygotowywa¢ wedtug zalecen producenta (instrukcje i

karty techniczne) réwniez w przypadku fabrycznie przygotowanych klejow (EDNOSTIA SEMPER POWER Sp. z 0.0., ul. Gtowna 7, 42-693 Krupski Miyn

dyspersyjnych, ktére wymagajq zmieszania

2 cementem celem przygotowania wlasciwe] zaprawy Klejowej. NSO NE TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW GMINNYCH W KUZNI RACIBORSKIEJ
Klej nalezy nanosi¢ na piyty izolacyjne wedtug tzw. metody pasmowo-punktowe;j. IMIE | NAZWISKO NRUPR._|SPECJALNOSC| PODPIS OATA

Na plyte nanosic taka ilo$¢ zaprawy, aby uwzgledniajac odchytki réwnosci podioza provEKTaNT | MO JHE | aren. V. 2018r.
i mozliwg do potozenia warstwe kleju Prrodezkolo w Rudach

(ok. 1 do 2 cm) zapewnié minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia piyty oBET ul. Raciborska 17, 47- 430 Rudy FAZA PBW
do podtoza (przy wigkszych nieréwnosciach nalezy stosowaé zréznicowanie Gmina Kuznia Raciborska

gruboéci izolacji). Po obwodzie plyty wzdtuz jej krawedzi nalezy nanie$é okoto 5 INWESTOR ul. Slowackiego 4, 47-420 Kuznia Raciborska SKALA

cm szeroko$ci pasmo zaprawy i dodatkowo w $rodku ptyty natozy¢ minimum 3 . PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

pIacki Zaprawy wielko$ci dfoni. TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PRZEDSZKOLA BRANZA arch.

W MIEJSCOWOSCI RUDY PRZY UL. RACIBORSKIEJ 17

Na réwnych podiozach mozna naktada¢ zaprawe na plyte termoizolacyjng
catopowierzchniowo przy uzyciu pacy zebatej (ok. 10 mm). RYSUNKU SPOSOB KLEJENIA PLYT IZOLACJI TERMICZNEJ RRYS, | A2
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